
原材料・部品調達商談会～供給側企業募集開始のお知らせ～
（サプライチェーン維持確保サポート事業）

新型コロナウイルス感染対策の緩和による世界的な経済活動再開に伴い、原材料価格や輸送費の高

騰、半導体の急激な需要増加が発生しており、製造業等の企業活動に重大な影響を及ぼしています。

東京都及び東京都中小企業振興公社は、半導体など製造業に必要な部品・原材料を供給できる可能

性のある企業（供給側企業）との商談会を開催し、都内中小企業の「ものづくり」をサポートいたします。

◆開催概要

◆申込方法

申込等については、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ

（https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2204/0003.html）をご覧ください。

＜問い合わせ先＞
産業労働局 商工部 経営支援課
電話 03 - 5320 – 4726（直通）

（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略部 販路・海外展開支援課
電話 03 – 5822 – 723４

令 和 ４ 年 4 月 1 1 日
産 業 労 働 局
（公財）東京都中小企業振興公社

対 象 企 業
都内中小企業へ原材料・部品の供給を希望する企業
※都外・大企業も含みます。

開 催 形 式

リアルまたはオンライン参加によるハイブリッド形式にて開催
下記（１）（２）より参加形態を選択していただきます。
（１）リアル参加

会場：東京都立産業貿易センター台東館７階展示室
（東京都台東区花川戸２-６-５）

（２）オンライン参加
指定するオンライン会議のURLよりログインの上、商談を開始
いたします。

供給側企業募集期間

令和４年４月１１日（月）～４月２２日（金）

※都内中小企業が必要としている具体的な原材料・部品については
公社ホームページでお知らせいたします。

開 催 日 令和４年６月２３日（木）１０：００～１７：００（予定）

募 集 定 数 ３０社程度（※募集定数に達し次第、締め切る場合がございます）

参 加 費 無料
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